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[bookmark: _Toc109401598]Introduction
Ce document décrit le cahier des charges fonctionnel de la structure OMMIC, pour Outils Mutualisés pour la Microélectronique. Cette structure a pour but de mutualiser l’infrastructure informatique pour l’ensemble des concepteurs micro-électronique de l’IN2P3. Ce travail se fonde sur une partie du projet OMME qui a permis d’évaluer la faisabilité d’une telle structure.
[bookmark: _Toc109401599]Besoins et services attendus :
[bookmark: _Toc109401600]Cadre
[bookmark: _Toc109401601]Utilisateurs :
- L’ensemble des concepteurs micro-électronique de l’IN2P3.
- (Option) Un groupe temporaire de stagiaires pour une formation en distancielle 
- (Option) Des personnes hors de l’IN2P3 dans le cadre de collaborations pour du dépôt de design. (Accès Lecture /écriture à un espace de stockage partagé : pas aux logiciels de conceptions)
[bookmark: _Toc109401602]Livrables : 
- Ensemble de machines de calcul compatibles avec les logiciels CADENCE-microélectronique, qui est notre fournisseur de logiciels EDA
- Un espace de stockage.

[bookmark: _Toc109401603]Objectifs : 
- Conception de circuit microélectronique
- Archivage de design, mise en commun de bloc de base (IP)
- Travail collaboratif de projets de microélectronique
- Mise en commun des installations des PDK et des logiciels EDA
- Mise en commun de ressources informatiques

[bookmark: _Toc109401604]Nécessité, évolution, risque : 
** Ce besoin existe pour :
- homogénéiser les logiciels de conception de micro-électronique, notamment les versions des logiciels EDA et PDK
- minimiser les ressources IT pour maintenir les installations réparties dans divers laboratoires
- favoriser les synergies

** Evolution potentielle du besoin :
- Possibilité de lancer des calculs déportés (ou jobs) sur des serveurs de calcul depuis la structure OMMIC

** Disparition du besoin :
- Si la plateforme n’apporte pas de bénéfice par rapport à une installation locale
- Si les NDA des fondeurs interdisent l’installation de leurs PDK sur des serveurs distants

[bookmark: _Toc109401605]Enjeux et retombées : 
- Le travail à distance pour les designers de l’IN2P3 sur une infrastructures clé en main, sécurisée, garantie
- La mutualisation des ressources matérielles
- La mutualisation des compétences sur les logiciels de la microélectronique
- La réactivité et l’interactivité de la communauté de microélectronique en fonction des projets, des compétences, des concepteurs et des collaborations
- Rapprochement des méthodologies de travail

[bookmark: _Toc109401606]Innovation du projet :
- Une infrastructure dimensionnée pour l’ensemble des designers l’IN2P3
- Accès aux ressources partagées non limité à l’appartenance d’un projet ou d’un laboratoire

[bookmark: _Toc109401607]Environnement en utilisation : 

- Connexions sécurisées à distance aux ressources 
- Accès aux différentes versions des logiciels EDA, des PDK et des logiciels complémentaires nécessaires à l’utilisation de la plateforme
- Accès à un ou des espaces de stockage
- Accès aux jetons des serveurs de licences
- Filtrage des accès par utilisateurs
- Accès à un démarrage simple des logiciels EDA
- Accès une plateforme de calcul en option
- Accès un répertoire personnel de travail quel que soit la machine connectée
- Accord sur les niveaux de services :
		-- Haute disponibilité des services (7j/7 24h/24)
		-- Haute disponibilité du support (J+1 ouvrable)
- DMP (Data Management Plan) en utilisation à définir
[bookmark: _Toc109401608]Environnement hors utilisation : 
- DMP (Data Management Plan) hors utilisation à définir
[bookmark: _GoBack]- Pérennité de l’héritage des microélectroniques de l’IN2P3

[bookmark: _Toc109401609]Caractérisation des fonctions de service et contraintes

	
	Référence :
FS : fonction de service FC : fonction contrainte
	Description de la fonction attendue ou de la contrainte 
	Caractérisation
1 : exigé
2 : souhaité

	FS1
	Accès mutualisé aux ressources partagées pour la microélectronique de l’IN2P3
	1 

	FS2
	Espace de stockage mutualisé
	1

	FC2.1
	Espace de stockage mutualisé de dépôt de design hors IN2P3 pour collaboration
	2

	FC2.2
	Sauvegarde des données
	1

	FS3
	Accès aux logiciels EDA et PDK
	1

	FC3.1
	Machines compatibles aux logiciels EDA
	1

	FC3.2
	Réactivité du système
	1

	FC3.3
	Infrastructure dimensionnée pour l’ensemble des designers
	1

	FC3.4
	Gestion des accès aux répertoires par utilisateur
	1

	FC3.5
	Gestion des accès aux ressources par utilisateur
	1

	FS4
	Accès aux licences
	1

	FS5
	Accès à un démarrage simple des logiciels
	1

	FS6
	Accès à un répertoire personnel de travail quel que soit la machine cible
	1

	FS7
	Haute disponibilité des services (7j/7 24h/24)
	1

	FS8
	Support des serveurs (J+1 ouvrable)
	1

	FS9
	Support pour les logiciels EDA et PDK (J+1 ouvrable)
	1

	FS10
	Accès temporaire à la plateforme pour des formations
	2

	FS11
	Possibilité de lancer des calculs déportés
	2


 


[bookmark: _Toc109401610]LEXIQUE : 
CADENCE : Entreprise de logiciels pour la microélectronique
EDA : Electronique Design Automation (logiciels fournis par Cadence, Mentor, Synopsys ou autre)
IP : Intellectual Property
NDA : Non Disclosure Agreement
PDK : Physical Design Kit
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